R r:m,; wme&x BRI

CEPTUDPUKAT KAUECTBA
coorBercTBeHHo EN 10204 - 3.1
Ne 2302-067 [Hdara: 07.02.2023 s

IIpouseoputens: YAO "IlnasmaTek" _ KonTpareHT:
Ykpauna, 21036, Bunaunkas 06/1., BUHHUIIKUH P-H,
r.Bunnuna, yia. [lpapegunkoB mupa, 18

KommuecTBO s
HaumenoBaHue OO0mmii Bec, Kr
: navex, 1T
Ds1eKTpobl cBapouHble ITY-5 g 2.5 Mm i -
Craugapt/Knaccnduxkammus EN ISO 2560-A-E 42 AB 22

AWS A 5.1:E 7016
T'OCT 9466-75, 9467-75 350A -11Y-5-2.5- Y,Z[/

E 51 3-F 20
IMapTus Ne 002
MexaHuueckKue CBOMCTBA HAIJIAB/JIEeHHOr0 MeTa/ljia
Tloka3zarenb Tunuunslie JdHHBbIE dakTHUECKHE AAHHBIE
BpemenHoe conporusienne, MIla >510 692
(H/mm?) -
OTHOCHTEIBHOE y/InHeHue, % >20 25
YaapHas Ba3koctb (KCU), Ihx/cvm? >137: 248/283/259
+20°C
XuMuuecKuil aHa/Iu3 HallJIaB/JIeHHOro MeTasuia, %
IToka3zarenb TI/IHI/I‘IHBIE',&EIHHI)IE dakTHUECKHE JaHHBIC
C 0.06-0.12 : 0.10
Si 0.20-0.50 - 0.41
Mn 1.00 - 1.60 1.23
P <0.035 0.019
S <0.03 . 0.001

Ipouseodumenn 2apaHmupyem, umo codepiicaHue XUMUUECKUX 3/1eMeHMO8 U MeXAHUYeCKUX Ceolicme Memanna uied
coomeemcmeyrom mpeboearusim I'OCT 9466-75, 9467-75, EN ISO 2560, a makdice ycnogust nOCMAsKU omeeuarom
mpe6osarusim EN ISO 544.

Haua/lbHHUK 0T/e/Ia TeEXHUYeCKOro KOHTPOJIA

ITo sonpocam kauecmsda o6pau4ambc;1n e-mail: quall‘; matés.zori. 380(67 )433-19-36
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